Targul de Cariere in Inginerie si Tehnologie 2024, editia VI
22 mai 2024

Targul de Cariere in Inginerie si Tehnologie, reuneste companii nationale si internationale care vor promova
posturile vacante si vor prezenta oferte de joburi pentru absolventi si profesionisti.

Organizatorii isi propun sd scoatd Tn evidentd jucdtorii industriali locali, si s& promoveze capacitdtile
ingineresti locale. Targul de cariere in inginerie si tehnologie, este organizat in perioada cand studentii si
elevii din ultimul an de studii sun Tn cdutarea de oportunitati de angajare.

Evenimentul vine sd complementeze eforturile campaniei de ghidare si orientare in carierd pentru
absolventii liceelor, care sunt in procesul identificdrii dezvoltdrii carierei profesionale, la fel si dezvoltarea

carierei profesionale pentru elevii si studentii din institutiile de invatadmant profesional tehnic din tara.

Participantii vor testa cunostintele in domeniul electronicii la un QUIZ.

Elevii si studentii institutiilor de invatamant prezenti la eveniment vor participa la a 3-a editie a concursului
de lipire manuala cu ciocanul de lipit a componentelor electronice.

Embedded Hackathon 2024

in perioada desfasurdrii Forumului de Electronica si Conferintei Embedded Moldova, 21.05 - 22.05.2024,
elevii si studentii pasionati si interesati de sistemele incorporate vor participa la Embedded Hackathon.

Hackatonul este organizat de Asociatia Companiilor din Industria Electronicd, si se va desfasura la Tekwill si
FabLab. Circa 10 echipe vor concura in cadrul evenimentului cu subiectul principal ,Embedded Internet of
Things (loT)".

Participantii hackathonului vor primi KIT-urile si componentele necesare (i.e. procesoare ESP32, STM (slave)
Nordic NRF) si vor fi indrumati de mentori. Castigatorii hackathonului vor fi premiati pentru locurile 1, 2 si 3.




AGENDA
22 mai 2024

Locatie: Tekwill, str. Studentilor 9/11, sala Imaginarium

10:00 - 10:30

inregistrarea participantilor la Masa rotundé.

10:30 - 12:00

Masa rotunda: ,Tendintele pietei muncii din domeniul electronicii”.
Moderator: Ludmila Stihi, GIZ SBC, Consultant Invatamant Profesional Tehnic.

Locatia: Sala Front End

12:00 - 13:30

Networking lunch (lunch bags pentru particpantii din regiuni)

12:30 - 13:30

Inregistrarea participantilor la Targul de cariere in Inginerie si Tehnologie.

13:30

Moderatori: Targul de cariere in Inginerie si Tehnologie
Radu Melnic, Director, UTM Centrul de Consiliere si Orientare in Carierd; Colegiul UTM.
Natalia Sestenco, Directoare adjunct, Centrul de Consiliere si Orientare in Carierd, UTM.

13:35 - 13:55

Cuvant de salut

Dan Perciun, Ministru al Educatiei si Cercetarii din Republica
Moldova (tbc)

Prof. Viorel Bostan, Rector, Universitatea Tehnicd a Moldovei

13:55 - 14:15

Jobul viitorul — cum ne
pregatim de azi.

Dezvoltarea si motivarea
personala

Doru Curosu, HR & Trainer. People development.
Camelot Partners

14:15 - 15:10

Prezentarea rezultatelor
Embedded Hackathon 2024.

Moderator: Andrei Bragarenco, Microlab Engineering Club

15:10 — 15:35

Quiz - cat de bine cunosti
domeniul?

Concurs interactiv de intrebari si raspunsuri in regim live —
cel mai mare scor acumulat pentru rdspuns corect si viteza se
transforma in premiu.

Premii oferite de PREH R&D Romania.

15:10 - 15:40

Consiliul juriului si decernarea

premiilor pentru Embedded Hackathon.

15:40 - 16:00

Decernarea premiilor
Embedded Hackathon 2024

Moderator: Roman Nicu, Mechatronics Innovation Center

15:50 - 17:15

Concurs cu premii

15:50 — 16:20

Concurs practic: lipirea
manuala. Runda 1

Editia 3-a concursului de lipire manuald cu ciocan de lipit.
Executarea lucrarii la 10 statii de lipire.

Participanti: elevi, studenti, doritori.

Premii oferite de Steinel Electronic, una din cele mai mari
companii de electronicd din Moldova.

16:20 - 16:50

Concurs practic: lipirea
manuala. Runda 2

A doua runda de executare a lucrdrii, 10 statii de lipire.

16:50 - 17:15

Consiliul juriului si decernarea

premiilor pentru runda 1si 2.

16:00 - 17:00

Ziua usilor deschise - vizite
in cadrul institutiilor
(inregistrare prealabila)

DSM Draexlmaier Sisteme Tehnice Moldova, Biroul de
Dezvoltare Produs din Chisindu (grup de 15 persoane)

Facultatea Calculatoare, Informaticd si Microelectronicd Depar-
tamentul de Microelectronica si Inginerie Biomedicald (Corpul
de studii nr. 3), (sala 3.3, HaiDuk, et. 4, et. 7 Centrul National de
Cercetari Spatiale) (grup de 10 persoane) Dr. Nicolae Ababii

Facultatea Inginerie Mecanicd, Industriala si Transporturi.

Corpul de studii nr. 6, FabLab. Dr. Sergiu Mazuru

14:15 — 17:30

Explorarea téargului. Oportunitati pentru stagiul de practicd si angajare.

17:30

inchiderea Targului de cariere in inginerie si tehnologie
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